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 국내 반도체산업계 최대 행사인 반도체대전 ‘SEDEX 2023’이 사흘 간의 일정을 마치고 폐막했다. 반도체 장비, 소재,

부품, 설계, 재료, 설비기업 등 반도체 산업 생태계를 구성하는 全 분야 320개 기업이 830부스의 규모 로 치러진 올해

반도체대전은 역대 최대 규모로 개최되어 많은 성장이 있었다.

 반도체 화두 AI반도체 어디까지 왔나=전시회 슬로건을 ‘AI와 반도체 혁신, 미래를 연결하는 힘’ 으로 정하고 관련 분야

에 심층적으로 접근할 수 있는 무대 또한 마련되었다.

 삼성전자는 차세대 메모리 반도체 모듈인 컴퓨트익스프레스링크(CXL), 최선단 파운드리 공정, 첨단 패키징기술, 올해

개발완료 소식을 알린 엑시노스 2400칩을 포함 AI반도체에 걸맞은 다양한 칩들이 소개되었다. 또한 AI, 오토모티브,

모바일 등 응용처별 다양한 차세대 반도체 제품을 선보였다.

 SK하이닉스는 올해 가장 뜨거웠던 반도체인 고대역폭메모리(HBM)의 최신제품 HBM3E를 소개했다. 메모리 안에서

도 연산을 할 수 있는 프로세싱 인 메모리(PIM) 기반 AI 가속기 카드 ‘AiMX’를 비롯해 서버용 DDR5D램, 임베디드

솔리드스테이트드라이브(eSSD) 저장 장치 등이 전시되었다.



1. SEDEX Overview

▶ 행사 : 제25회 반도체대전 (SEDEX, Semiconductor Exhibition) 

▶ 장소 : COEX Hall C&D1 (3F)

* 한국전자展 : Hall A&B (1F)

▶ 기간 : 2023년 10월 25일(수)~27일(금)

▶ 규모 : 320개사 830부스

* 한국전자산업대전 450개사 1,200개부스 32,362㎡

▶ 관람 : 52,162명

* 한국전자산업대전(A~D홀) 60,549명 (10% 증가)

▶ 주관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합

▶ 후원 : SK하이닉스, 삼성전자, 시높시스, 

어플라이드머티리얼즈

• 스마트폰, TV 등반도체수요제품부터메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서등반도체산업생태계全분야가참여

• 전시회 참가기업 상호간 공급/수요기업이 되는 산업 생태계형 전시회 로 전시기간 동안 홍보·비즈니스의 장으로 활용 가능

• 네덜란드, 벨기에, 인도, 미국, 일본 등 10개국 해외 기업의 참가로 글로벌 비즈니스 기회 제공

• 동일기간 같은 장소에서 한국전자展(KES)과 더불어 개최 되는 ICT 전시회로 관련 다양한 기술정보 확보 및 홍보효과 기대



2. SEDEX Review 

 반도체대전 개막 이튿날인 10/26(목)에는 삼성전자 박용인 사장, 한국과학기술원 김정호 교수, 리벨리온 박성현 대표가 ‘AI와 반도체 혁신,

미래를 연결하는 힘‘, Linking a Path to the Future : AI and Semiconductor Innovation’을 주제로 키노트 스피치가 진행되었다.

 삼성전자 박용인 사장은 “기존 클라우드 중심의 AI 시대에서 영역을 엣지단으로 확대해 ‘온디바이스 AI’가 기술적 혁신으로 이어질 것”이라

고 했다. 또한 ‘클라우드 유지비용‘, ‘사용자와 클라우드 간의 네트워크 지연‘, ‘개인정보보호‘를 3가지의 해결해야 할 문제점으로 꼽았다.

 AI 전문가로 통하는 김정호 한국과학기술원 교수는 “생성형 AI는 인간 두뇌활동의 효율성을 100배, 1000배 높일 것＂이라며 “기업과 개인

은 앞으로 생성형 AI를 확보했느냐 아니냐 여부에 따라서 미래가 갈릴 것＂이라고 AI의 중요성을 강조했다.

 국내 대표 팹리스인 리벨리온의 박성현 대표는 “엔디비아처럼 GPU 등 인프라를 잡지 못하면 기업들이 AI 경쟁력을 확보할 수 없다” 라며

“한국은 하드웨어를 잘 만드는 만큼 AI 반도체에서도 잘할 것＂이라고 말했다.

SEDEX Keynote



 국내 반도체 기업과 소부장 기업들이 반도체대전에서 한층 높아진 기술력을 선보인다. ▲ 삼성전자는 가장 큰 규모로 참가했으며

CMM(CXL 메모리 모듈)과 같은 고성능 컴퓨팅 플랫폼용 신규 인터페이스 제품군부터 최선단 파운드리 공정, 어드밴스드 패키지 기술을 선

보였다. ▲ SK하이닉스는 글로벌 톱 수준의 AI 메모리 제품과 기술을 선보였다. 초고성능 메모리 반도체인 HBM 신제품인 ‘HBM3E’, PIM

기반 AI 가속기 카드 ‘AiMX’를 비롯해 최신 규격의 서버용 DDR5, eSSD 등을 전시했다. ▲LX세미콘은 차량 및 가전용 시스템 반도체 등

을 선보이며 미래 성장동력을 제시했다. ▲ 반도체 클린룸 분야를 선도해온 기업인 신성이엔지는 클린룸과 더불어 이차전지 드라이룸 제습

장비와 기술을 소개하였다. ▲램리서치는 Coronus® 플라즈마 베벨 클린 모듈의 미니어처 모형을 선보였다.



 시스템반도체 분야에서 두각을 드러내는 딥엑스와 오픈엣지테크놀로지 등도 참여했다. ▲ AI 반도체 칩을 설계하는 딥엑스는 서버급 제품인

‘DX-H1’의 실시간 데모를 최초로 선보였다. ▲ AI통합 IP 플랫폼 기업인 오픈엣지테크놀로지는 인라이트가 탑재된 사물경계인식모델

(YOLACT) 신경망 데모 체험 공간을 마련했다. ▲ 에이디테크놀로지는 회로 변경이 불가능한 일반 반도체와 달리 고객사의 요구에 맞게 회

로를 다시 새겨넣을 수 있는 반도체인 프로그래머블 반도체(FPGA) 플랫폼을 선보였다. ▲ 에이직랜드는 자사의 설계 자동화 솔루션 ‘ALPS’

와 ‘Aworld Magic’을 공개하였다. ▲ 세미파이브는 자사가 보유한 핵심 역량을 엔지니어링, 원천기술(IP), 설계자동화, 소프트웨어, 후공

정 기술의 5가지 주제로 선보였다.



 이외에도 최고의 반도체 기술력을 가지고 있는 기업들이 참여했다. ▲ 첨단 감광액 스마트 공장을 구축한 동진쎄미켐은 포토레지스트를 비

롯해 반사 방지막(BARC), SOC(Spin-On-Carbon), 연마제(CMP Slurry) 등 반도체용 전자 재료 주요 소재를 전시했다. ▲ PSK는 반도

체 제조 과정에서 남은 감광액을 제거하는 장비인 PR 드라이 스트립(Dry Strip) 장비를 선보였다. ▲ 엑시콘은 메모리와 대용량저장장치

(SSD)에 이어 상보성 금속 산화막 반도체(CMOS) 이미지 센서 검사 장비를 가져왔다. ▲ 인아그룹은 스펙을 재정의한다는 의미의

‘RE:SPEC’을 콘셉트로 반도체 업계에서 필요로 하는 스펙을 갖춘 다양한 제품 연계를 통해 고객 맞춤형 솔루션을 선보였다. ▲ 국내 대표

장비기업인 주성엔지니어링과 원익IPS도 참가하여 자사의 기술력을 선보였다.

 이번 전시에서는 지방자치단체의 관심 또한 높았다. ▲ 용인특례시는 반도체 산업 정책 전반을 알리는 홍보관을 운영하며 반도체 제조 공정

을 아우르는 밸류 체인(Value chain) 구축과 시가 중점 추진하고 있는 ‘용인 L자형 반도체 벨트’를 소개하고 기업 유치를 위한 상담을 제공

했다. ▲ 강원특별자치도는 강원테크노파크, 원주시와 함께 공동홍보관 운영을 통해 강원특별자치도의 반도체 산업 및 투자 환경소개, 지원

분야, 반도체 교육센터 홍보 등을 진행했다. ▲ 충청북도는 반도체 산업 주요 현황, 혁신기관 및 기업 생태계, 최근 발표한 충북 반도체 전략

2.0등을 홍보하는 등 충북 반도체 현재와 미래를 제시하고 중부권 핵심 거점으로서의 잠재성을 홍보했다.

 인력에 대한 관심이 높은 만큼 SEDEX 2023에서는 반도체 인력양성사업 홍보관을 운영하였다. 시스템반도체 설계, 소재·부품·장비기술,

불량분석·품질관리 등 반도체 전문인력양성사업의 안내와 참여대학과 기업은 물론 졸업 후 직무까지 다양한 정보를 담았다. ▲ 램리서치는

현직 엔지니어와 인사팀이 이공계 대학생을 대상으로 직무 소개와 커리어 멘토링을 제공하는 ‘Lam&Talk’ 세션을 마련했다. ▲ 에이디테크

놀로지와 가온칩스 등도 신입사원 채용 안내판을 선보임과 동시에 현장 기업설명회를 진행했다.

 국가관들의 관심도 여전했다. ▲ 네덜란드와 벨기에에서 관련 기업들이 대거 국가관으로 참여하였다. 네덜란드에서는 ASM, Boschman,

Prodrive 등과 벨기에의 Icsense, Leuven Air Bearings 등이 참여하여 한국 기업과 더욱 더 활발한 교류를 기대하였다.



3. Floor Plan : 830부스



4. Exhibitor List : 320개사

※ 반도체대전 참가사의 제조품목, 회사소개 등 기타 자세한 사항은 <온라인 디렉토리>에서 확인 가능합니다. www.SEDEX.org

http://www.sedex.org/


5. SEDEX Program 



6. SEDEX Event 

구독



7. SEDEX 언론기사

[출처] SEDEX 2023 반도체대전 방문 후기_대세는 역시 AI 전기차_한국에서 가장 큰 반도체 전시회 중 하나|작성자 징징이
[출처] LX세미콘의 비메모리 반도체와 전력 반도체 일상 속 발견!! sedex 2023에서 놀란 관람객 반응!!(feat. B2B) (tistory.com)
[출처] SEDEX 2023 반도체대전 후기(feat. KES 2023 한국전자전)|작성자 songmallang

https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://jongamk.tistory.com/6884
https://blog.naver.com/shj9468/223246499092
https://blog.naver.com/shj9468/223246499092
https://blog.naver.com/shj9468/223246499092
https://blog.naver.com/shj9468/223246499092
https://blog.naver.com/shj9468/223246499092
https://blog.naver.com/shj9468


8. SEDEX 2024 준비

명 칭 : 제26회 반도체대전 (SEDEX 2024)

기 간 : 2024년 10월 23일(수) ~ 25일(금), 3일간

장 소 : 서울 삼성동 COEX Hall C & D1

주 최 : 산업통상자원부

주 관 : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합

참가사 : 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비∙부분품, 재료,

설비, 센서 등 반도체관련 기업 250개사 700부스

개최개요

- 1차 : ~2023.12.29(금) ☜ 참가비 15% 할인

- 2차 : ~2024.04.30(화) ☜ 참가비 10% 할인

- 3차 : ~2024.06.28(금) ☜ 참가비 5% 할인

* 3년(2022~2024년)연속참가기업추가할인 5%

* 부스 소진시조기마감)

참가신청

 산학연 프로그램 활성화 : 기관, 단체, 지자체, 대학 참여 확대

 참가기업의 홍보 및 마케팅 프로모션 지원

 반도체산업 체험 프로그램 확대

 비즈니스상담회 및 실질적인 B2B 교류 강화



9. SEDEX Proto Gallery 



감사합니다


